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◦ 교육비 전액 국비 지원 및 장려금 지급(내일배움카드 발급 필수)

◦ 수료생 대상 숭실대학교 총장 명의 수료증 발급

◦ 우수 훈련생 대상 장학금 지급 (1인당 200만원 지급)

◦ 참여기업 4개사 멘토링, 채용 시 가점, 서류전형 면제, 인턴 채용 기회 제공 등 

◦ 숭실대학교에서 운영하는 진로상담 등 다양한 프로그램과 연계하여 취업 지원

프 로 젝 트  주 제

기 타  사 항

◦ 미니프로젝트 1 : 반도체 시스템 구축을 위한 NHN 클라우드 활용

◦ 미니프로젝트 2 : CV(Computer Vision): CCTV를 활용한 이상행동 탐지 및 예측

◦ 미니프로젝트 3 : PBL 활용 반도체 설계 프로젝트(코딩 예제 제공 후 합성부터 P&R)

◦ 실전 프로젝트 : 차세대반도체 설계

취업 경쟁력 UP!
K클라우드와 AI반도체 설계 분야의 실무형 인재 

지금 도전하세요!



C프로그래밍

(40:이론20 실기20)

생성형 AI

(48:이론32 실기16)

보안 및 프라이버시

(32:이론32)

전기전자공학개론

(16:이론16)

반도체 칩 개발 프로세스

(32:이론32)

실전 프로젝트

(200)

리눅스/네트워크

(40:이론20 실기20)

컴퓨터 구조론

(32:이론32)

미니프로젝트 3

(40)

디지털논리회로

(16:이론16)

반도체 설계

(80:이론48 실기32)

클라우드 활용

(40:이론20 실기20)

AI 반도체 융합클라우드 시스템  

(96:이론76 실기20)

AI 개요

(8:이론8)

디지털 논리 회로 실습

(40:실기40)

반도체 개론

(16:이론16)

미니프로젝트 2

(24)

Python

(56:이론32 실기24))

기초통계

(24: 이론16 실기8)

미니프로젝트 1

(24)

정규교과 프로젝트

데이터 전처리와 ML/DL 

(56: 이론40 실기16)

K Digital Training(KDT) 사업 개요

숭실대학교 KDT 과정

K Digital Training(이하 KDT)은 

기업의 실제 프로젝트 중심 훈련과정과 

혁신적인 훈련 방식을 도입하여 

현장 실무인재를 양성하고자 함.

38명

문제해결능력 향상을 위한 프로젝트 

수행 등 다양한 훈련 방식을 통하여, 

반도체와 같은 첨단산업 분야의 

미래 신기술을 이끌 인재 양성을 추진.

◦ 참여기업 4개사 멘토링, 채용 시 가점, 

서류전형 면제, 인턴 채용 기회 제공 등 

◦ 숭실대학교에서 운영하는 

진로상담 등 다양한 프로그램과 

연계하여 취업 지원

*1:1 진로상담 등 다양한 취업 경쟁력 강화 프로그램 운영

7+1 프로그램 일환으로 

학점 취득 가능
전공심화 전문가 양성교육

(숭실대학교 재학생에 한함)

 ◦ 참여기업의 요구사항을 충족하는 

클라우드 기반 AI반도체 분야 인재 양성

◦ 채용 약정 과정으로, 본 과정에 참여하는 

본교 학생의 취업 기회 확대
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과정명
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교 과 목  구 성

융합 K클라우드 구축을 위한 

AI반도체 설계 과정

(2024.12. 23 개강예정)

 960시간

1주 40시간씩 총 24주 이상 교육
(2024.12~2025.05 과정 운영 예정)

◦ 전자전기공학 및 관련분야 전공자 뿐 아니라

 해당 분야에 취업 의지가 있는 비전공자 

대상으로 일정 절차에 의해 선발

◦ 내일배움카드 소지자

◦ 관련 학과 전공자 (비전공자도 지원 가능)

◦ 졸업생(취업준비생) 또는 3학년 이상 

재학생/휴학생

176
시간

실습을 통한 체화

•이론과 함께 병행하여 AI 및 
반도체 관련 프로그래밍

(Python, C) 실습
• Verilog 등 HDL 및 Frontend/

Backend 설계를 위한
 Tool 실습

328
시간

프로젝트

•클라우드 환경 이해 및 활용 
•AI를 활용한 이상행동 

탐지 및 예측 
•임베디드 시스템을 통한

하드웨어 제어 
•최종적으로 AI반도체 설계를 

통한 체화를 목표로 
프로젝트 구성

456
시간

이론 학습 

• AI 반도체 설계 및 클라우드 
시스템   운영을 위하여, 
C 및 Python 언어 학습

• Verilog 등 SW Tool을 비롯하여 
OS 및 시스템 프로그램, 

디지털 회로 설계와 컴퓨터 구조, 
반도체 설계 등 

Full Stack으로 구성

과 정  내 용

융합 K클라우드 구축을 위한 AI반도체 설계 과정

엔에이치엔 클라우드 비전넥스트

퓨리오사 AI 오킨스전자

◦ 주요 사업:   
    AI 분야의 클라우드 데이터센터 서비스 제공
◦  2023년 기업가치 1조 달성, 2026년 매출목표 8천억
◦  데이터 및 AI 분야의 탑티어 서비스 및 상품 발굴
◦  국내 공공시장을 시작으로 민간 및 글로벌 시장 공략

◦ 주요 사업:   
    AI 분야의 클라우드 데이터센터 서비스 제공
◦  2023년 기업가치 1조 달성, 2026년 매출목표 8천억
◦  데이터 및 AI 분야의 탑티어 서비스 및 상품 발굴
◦  국내 공공시장을 시작으로 민간 및 글로벌 시장 공략

◦ 주요 사업: 
   NPU 기반 AI 반도체 설계
◦ 2세대 AI 칩 개발 및 출시 예정
◦  데이터 센터 가속기로서 높은 성능과 에너지 효율성 제공
◦   Tensor Contraction Architecture (TCA) 기술을 통한 AI 

모델 최적화

◦  주요 사업: 
   AI 반도체 솔루션 개발
◦  코스닥 상장사
◦  1998년 설립 후 번인소켓 최초 국산화, 삼성과 SK하이닉스 

번인소켓 승인, 대한민국 특허 대상 수상(산업통상자원부), 
센서뷰와 5G파트너십 체결, HKMC SQ인증 SK콜렛 승인 등 
해당 산업분야 기술혁신 주도

참 여  기 업

1월차

3월차

5월차

2월차

4월차

6월차

*각 기업별 채용 기준과 우대사항이 상이할 수 있음


